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室温大気雰囲気下対応光焼成銅ナノインクの開発について 

 

当社は、銅ナノ粒子の製造技術を開発すると共に、電子回路形成用の室温大気雰囲気下で１

秒以下の短時間で光焼成(フォトシンタリング)可能な銅ナノインクを開発しました。従来技術

では３００℃以上の高温又は還元雰囲気下で１時間程度の焼成を必要としていましたが、本開

発による銅ナノインクはポリイミドフイルムなどの基材上に電子回路配線パターンをインク

ジェット技術等により印刷し、純銅と同程度の比抵抗値（2-8μΩ・ｃｍ）をもつ厚さ１μm の

銅回路配線を形成することができます。また、この銅回路配線はめっき法により増膜すること

ができます。 

この技術は医療用途のセンサーやインテリジェントパッケージ、個別認識用途の UHF-RFID タ

グアンテナ、有機ＥＬディスプレイ、LED、太陽電池等のプリンテッドエレクトロニクスへの応

用が期待されます。 

 

なお、本技術は６月１日から開催されます JPCA Show（第 41 回国際電子回路産業展）で講演

及び展示いたします。 
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